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Bodenplatten Anwendungsbereich

m Die hochverdichteten Mehrschichtenspanplatten oder m Zur Schaffung eines Hohlraumes fir die Verlegung von
Mineralstoffplatten werden im Werk so schablonengefrast, Installations- und Kommunikationsleitungen sowie zur Klimao-
dass sie nach dem Verlegen fugenlos aneinander passen. fihrung in Birobereichen, Rechenzentren, Telefonzentra-
Die Schnittkanten der Bodenplatten sind durch Kunststoff- len.

Umleimer geschitzt. Die Bodenplatten werden den jeweili-
gen Belastungsanspriichen angepasst. Unterseitig werden
die Bodenplatten je nach Einsatzort mit Aluminiumfeinblech Application
oder verzinktem Stahlblech beschichtet. Als Bodenbelag
sind alle handelsiiblichen Bodenbeldge aus PVC, Linole-

To provide a cavity for laying wiring and communication
cables, as well as for air conditioning to office premises,
um, Kautschuk oder doppelbodengeeignetem Textil einsetz- computer centres, felephone exchanges.
bar. Eine reichhaltige Auswahl an Farben und Mustern ist

vorhanden.

Floor panels

The highly compacted multi-layer chipboard or mineral
fibre panels are profilmilled at our works. After laying,
they abut against one another gap-free. The edges of the
floor panels are protected by means of Synthetic edge
strips. The floor panels are matched to the load requirements
involved. Underneath, the floor panels are coated with
aluminium sheet or galvanized sheet steel, according to
application. As floor covering, all commercially available
floor covering materials of PVC, linoleum, rubber or textile
fabrics suitable for double flooring can be used. A wide

range of colours and patterns are available.









